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【 請 求 項 １ 】
　 集 積 回 路 デ バ イ ス の 製 造 方 法 で あ っ て 、 ａ ） １ つ 以 上 の リ フ ト オ フ 層 を 基 体 上 に 配 置 す
る ス テ ッ プ と 、 ｂ ） 架 橋 コ ー テ ィ ン グ の １ つ 以 上 の 層 を 前 記 リ フ ト オ フ 層 上 に 配 置 す る ス
テ ッ プ と 、 ｃ ） 前 記 基 体 に パ タ ー ン 形 成 す る ス テ ッ プ と 、 ｄ ） 前 記 コ ー テ ィ ン グ お よ び リ
フ ト オ フ 層 を 除 去 す る ス テ ッ プ と を 含 み 、 前 記 基 体 は 、 強 誘 電 性 ポ リ マ ー 、 誘 電 材 料 、 ま
た は そ の 両 方 の １ つ 以 上 の 層 を 含 み 、 前 記 誘 電 材 料 は 誘 電 率 ≦ ３ を 有 し 、 前 記 リ フ ト オ フ
層 は 有 機 ポ リ マ ー 材 料 で あ る 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 リ フ ト オ フ 層 が ポ リ グ ル タ ル イ ミ ド を 含 む 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ポ リ グ ル タ ル イ ミ ド が ≦ ５ ０ ， ０ ０ ０ の 分 子 量 を 有 す る 請 求 項 ２ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 リ フ ト オ フ 層 が 光 吸 収 性 材 料 を さ ら に 含 む 請 求 項 １ か ら ３ の い ず れ か １ 項 記 載 の 方
法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 リ フ ト オ フ 層 が 架 橋 ポ リ マ ー 粒 子 を 含 む 請 求 項 １ か ら ４ の い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法
。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 誘 電 材 料 が ≦ ２ ． ８ の 誘 電 率 を 有 す る 請 求 項 １ か ら ５ の い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 リ フ ト オ フ 層 が 、 溶 剤 と の 接 触 に よ っ て 除 去 さ れ る 請 求 項 １ か ら ６ の い ず れ か １ 項
記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 リ フ ト オ フ 層 が ≦ ２ ５ ０ ０ Å の 厚 さ を 有 す る 請 求 項 １ か ら ７ の い ず れ か １ 項 記 載 の
方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 強 誘 電 性 ポ リ マ ー 、 誘 電 率 ≦ ３ を 有 す る 誘 電 材 料 、 ま た は そ の 両 方 の １ つ 以 上 の 層 と 、
１ つ 以 上 の リ フ ト オ フ 層 と 、 前 記 リ フ ト 層 上 の 架 橋 コ ー テ ィ ン グ の １ つ 以 上 の 層 と を
含 む 集 積 回 路 デ バ イ ス で あ っ て 、 前 記 リ フ ト オ フ 層 が 有 機 ポ リ マ ー 材 料 で あ る 集 積 回 路 デ

オ フ



バ イ ス 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 誘 電 材 料 が 、 誘 電 率 ≦ ３ を 有 す る 請 求 項 １ ３ 記 載 の 集 積 回 路 デ バ イ ス 。
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